


双和電機株式会社

〒612-8392 京都市伏見区下鳥羽北ノ口町 92番地

TEL:075-622-3330  FAX:075-622-3890

代表取締役社長　武村佳仁

4,500万円

26億円

140名

本社工場：2,630ｍ2　　芹川工場：940ｍ2

本社工場：4,250ｍ2　　芹川工場：1,030ｍ2　

名 称

所 在 地

T E L / F A X

代 表 者

資 本 金

年間売上高

従 業 員 数

敷 地 面 積

工 場 規 模

JQA-2247 JQA-EM3939

登録活動範囲

・電子計測応用機器の設計・開発及び製造

・プリント基板組立製品、ユニット製品の製造

登録活動範囲

・電子計測応用機器の設計・開発及び製造

・プリント基板組立製品、ユニット製品の製造

クリームはんだ印刷機

オールインワンチップマウンター

多機能チップマウンター

高速チップマウンター

多機能チップマウンター

リフロー炉

スプレーフラクサー

フローはんだ槽

静止型はんだ槽

ドラッグ式はんだ槽

卓上型ポイント噴流はんだ付け装置

自動コーティング装置

洗浄装置

検査装置 (AOI)

環境試験装置

その他の設備

DEK NEO HORIZON 03iXなど計 2台

FUJI AIMEX IIIC 計 2台

マイデータ MY15

FUJI XP-143Eなど計3台

FUJI XP-243Eなど計4台

タムラ製作所 TNV 30-508EM-Pなど計4台

タムラ製作所 TAF-40-12V計2台

大阪アサヒ化学 ZAK-300など計2台

大阪アサヒ化学 PD-400ZR

大阪アサヒ化学 SOLDER-BOY

 

ノードソン SL-940E

シャープ製 特注品

オムロン VT-S1080、VT-RNS-ptHなど計9台

BGAリワーク機、X線透過装置、デジタルマイクロスコープ、ドライボックス、3Dプリンター、クリーンブース　など

最大投入基板サイズ　508×510mm 基板厚 0.2～ 6.0mm

最大投入基板サイズ　400×508mm 27,000CHP

クリームはんだ印刷検査機 (SPI) CKD VP9000L など計 2台 最大投入基板サイズ　510×460mm 検査速度 3200㎜ ²/sec

最大投入基板サイズ　384×508mm ハイドラスピードマウント装備 21,000CPH

最大投入基板サイズ　356×457mm 装着タクト 0.165sec

最大投入基板サイズ　356×457mm 装着タクト 0.43～ 0.77sec

最大投入基板幅　400mm　Pbフリー対応　大気・N2 対応

最大投入基板幅　400mm

最大投入基板幅　300mm　Pbフリー対応　大気

最大投入基板サイズ　310×410mm Pbフリー対応　大気

最大投入基板サイズ　500×500mm

最大投入基板サイズ　250×330mm

卓上はんだ付けロボット ジャパンユニックス UNIX-DF304-S10 最大投入基板サイズ　300×275mm

最大投入基板サイズ　500×440mm　ブラックライト検査対応

最大投入基板サイズ　440×340mm　テクノケア洗浄液使用

最大対象基板サイズ 510x610㎜　3D外観検査、カラーハイライト方式

槽内 50×75×60cm　-40～＋100°C　30～ 98％RH

芹川工場本社工場

弘輝テック ULTIMA-TRZ 計５台

エスペック PL-2GM

2024/5/15
改定




